LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. WALLS-33008

Produkttyp
Putz mit organischen Bindemitteln

Kennzeichen zur Identifikation
HECK SHP (Siliconharzputz FP, KC1, KC1,5, KC2, KC3, R2, R3)

Verwendungszweck
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Auf3en- oder Innenbeschichtung fir
Wande, Pfeiler, Trennwéande und Decken

Hersteller
BASF Wall Systems GmbH & Co. KG - Thélauer Strale 25 - D-95615 Marktredwitz

System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit
System 3

Die natifizierte Stelle
Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) - Kennnummer 0432
hat die Typprifung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3
vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prifbericht Nr. 230007920-2-2 / Prufbericht Nr. 230007920-10-2 /
Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-18-2

Erklarte Leistung

Wasserdampfdurchlassigkeit | V1 hoch EN 15824:2009
Wasseraufnahme W3 niedrig EN 15824:2009
Haftfestigkeit 20,3 MPa EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit Druchlassigkeitsrate nach EN 15824:2009
(Frostwiderstand) EN 1062-3 ist 0,5
kg/(m?d>°)
Warmeleitfahigkeit A10dry NPD — ,No Performance EN 15824:2009
Determined*
Brandverhalten B - s1, dO (bei Verwendung EN 15824:2009

auf mineralischen
Untergrinden)

Gefahrliche Substanzen

NPD — ,No Performance
Determined”

EN 15824:2009




Die Leistung des Produkts, fur das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde, entspricht
der erklarten Leistung. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein
der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Joachim Furbringer Dr. Stefan Rol3mayer
(Geschaftsfuhrer) (Leiter F&E / Bauberatung)

Marktredwitz, 10.06.2013

Anlage
Sicherheitsdatenblatt



